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内容概要

本书从整体出发，全面讲述了软交换的各种技术，包括下一代网络技术概况、软交换的系统框架以及
软交换中的媒体网关与信令网关技术；详细介绍了软交换所支持的各种协议，如H.323、MGCP
和H.248协议；并在此基础上详细论述了软交换的各种实用技术，如软交换管理技术、计费技术、服
务质量和业务提供技术。
同时本书还结合实际应用对软交换的核心协议SIP进行了详细的介绍，内容包括协议架构、SIP应用和
安全以及开发设计过程。
    本书内容详尽，结合理论和实际开发经验，适合于通信专业的工程技术人员，尤其是可以适合作为
从事下一代网络开发和SIP开发的专业技术人员、管理人员作为工作和实际开发的参考书。
同时，本书也可以作为高等院校信息与通信等专业的高年级本科生或研究生的参考书。
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